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1. Introduccidén

Familia SmartMX3
P71D320

Descripcion general, fijacion y caracteristicas eléctricas
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295730 EMPRESA PUBLICA

SmartMX3 P71D320 es un microprocesador seguro con capacidad de cifrado de interfaz dual. Forma parte de la
familia de productos SmartMX de NXP. El dispositivo esta construido sobre un nucleo RISC seguro, probado y
potente. Estos productos son ideales para aplicaciones de pago y administracién electrénica que requieren

una solucién econdmica pero también a prueba de manipulaciones, capaz de soportar los escenarios de ataques

actuales y futuros.

El P71D320 ofrece la flexibilidad de la memoria Flash para cédigos y datos. Al mismo tiempo, la ROM sigue
estando disponible para los clientes que quieran utilizarla. Se mantiene el alto rendimiento sin contacto conocido
por los microprocesadores seguros de NXP. La memoria es administrada por el firmware del dispositivo,

lo que da como resultado una resistencia y retencién muy solidas a nivel de aplicacion.

El cifrado de datos y cédigos de extremo a extremo y la proteccion de la integridad garantizan que los datos del
usuario y el cadigo de la aplicacién no puedan recuperarse del dispositivo ni corromperse durante la ejecucion.
Un mecanismo de copia seguro basado en hardware permite la ejecucién segura y répida de rutinas de

software que se ocupan de la copia de datos.

Los coprocesadores criptograficos dedicados para criptografia simétrica y asimétrica ofrecen una eficiencia

energética y una flexibilidad excepcionales. EI motor DES/AES esta protegido por contramedidas

comprobadas matematicamente. El coprocesador criptografico asimétrico ofrece resistencia a DPA y ofrece () LA
algoritmos criptograficos asimétricos con una longitud de clave RSA flexible de hasta 4096 bits y hasta 544 bits

para criptografia de curva eliptica.

La arquitectura de seguridad SmartMX3 P71 de NXP se basa en mas de 15 afios de experiencia.
La plataforma proporciona un firmware integrado y una capa de abstraccion de hardware que ofrece soluciones
estandar para tareas rutinarias.

El producto SmartMX3 P71 admite la facil implementacion de sistemas operativos nativos en segmentos
de mercado como banca, gobierno electrénico, tarjetas de identificacion, tarjetas de salud, acceso seguroy

madulos de plataforma confiable (TPM).

Tabla 1. Tabla de caracteristicas

Tipo de producto Usuario Flash ROM de usuario RAM Coprocesador [ Coprocesador | Opcion dar-ﬂeﬁaz
[KB] [KB] [KB]

criptografico asimétricocriptografico DES/AES

- |P71D320 hasta 336 | hasta 192 10 Si Si ISO/IEC 7818,

P71D240

ISO/IEC 14443

256 hasta 108 10 Si Si
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Semiconductores NXP P71 D320

Descripcién general, fijacién y caracteristicas eléctricas

2. Descripcién general

P71D320 es un microprocesador seguro para aplicaciones similares a las tarjetas inteligentes. Representa la novena
generacidn de microprocesadores seguros de NXP Semiconductors y constituye la esencia de mds de quince afios
de experiencia, pero también de muchos cientos de afios de investigacion y desarrollo dedicados a la excelencia

en la arquitectura y el disefio de chips.

Con su concepto FlexMem, P71D320 ofrece caracteristicas de flexibilidad dnicas en términos de uso de memoria y
soporte para la gestién del ciclo de vida de produccién. Cada elemento de cédigo se puede colocar en la ROM para
una ejecucion de méxima velocidad y con el menor consumo de energia, o se puede cargar en Flash para lograr
flexibilidad y posibilidad de actualizacién.

El software integrado proporcionado por NXP que viene con P71D320 proporciona bibliotecas de SO compartidas
de NXP, lo que hace que el disefio del sistema operativo sea mas eficaz. Un concepto innovador de firewall
administra los derechos entre instancias de software independientes de una manera novedosa y mucho mas flexible
que la conocida hasta ahora. Se pueden ejecutar dos instancias de software de forma independiente, El firewall
P71D320 garantiza que una no pueda comprometer la seguridad de la otra.

Se ofrece una biblioteca criptografica modular para P71D320 que proporciona funciones criptogréficas probadas y con
certificacion de seguridad para los desarrolladores de sistemas operativos.

El P71D320 comparte el mismo nicleo de CPU y la misma arquitectura basica que se utilizan en los productos

SmartMX2 P40 de NXP. Sin embargo, las capacidades y el rendimiento del sistema se han mejorado
considerablemente.

El conjunto de herramientas de desarrollo para P71D320 se basa en un entorno de desarrollo integrado bien
establecido. Hay disponible un dispositivo de enmascaramiento suave con capacidades de depuracién para el
desarrollo en el sistema y la verificacién de cédigo.

Fiiga e da'en Sw naguat PT10070_SW0, ¥ At Toichn ks i i @ mannciones begades. © NXP BY 2017. Todas kos derachos reservados,
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Descripcién general, fijacion y caracteristicas eléctricas

3. Caracteristicas y beneficios

3.1 Caracteristicas especificas del producto

Microprocesador seguro de interfaz dual de alto rendimiento

CPU RISC (computacién con conjunto de instrucciones reducido) MRK3-SC de 16/32 bits para alta
Rendimiento de transacciones, bajo consumo de energia y nivel de seguridad de clase mundial

La firma de cddigo garantiza la integridad de la ejecucion de las instrucciones.

Motores de criptografia de alto nivel con soporte de "longitud de clave completa”

Unidad funcional de criptografia dedicada para algoritmos DES y AES simétricos

Clave de longitud de 56 bits DES, 2DES de 112 bits, triple DES de 168 bits (TDES o 3DES), en varias
configuraciones

AES con longitud de clave de 128, 192 y 256 bits

Unidad aceleradora de criptografia asimétrica, compatible con RSA, ECC y relacionados
algoritmos

Criptografia RSA con longitud de clave arbitraria de hasta 4096 bits

Criptografia de curva eliptica (ECC) con una longitud de clave de hasta 571 bits

Generador de nimeros aleatorios verdaderos, compatible con AIS31

Generador de nimeros aleatorios deterministas para una ejecucién mas rapida en casos donde los valores son inferiores.
La entropia del RNG es suficiente

Unidad funcional de verificacion de redundancia ciclica (CRC) para operaciones de 16 y 32 bits

Gran memoria para flexibilidad en el disefio del sistema operativo:

Memoria de solo lectura (ROM) para el almacenamiento de elementos de cédigo fijo o para un rendimiento
maximo con un suministro de energia minimo; ROM de 0...192 K disponible para uso del cliente, segan la
configuracién légica y las opciones seleccionadas

Memoria Flash para maxima flexibilidad; partes menores de esta memoria pueden reservarse para
NXP, segtin la configuracion logica y las opciones seleccionadas; hasta 336 K Flash estan disponibles
para uso del cliente, segiin la configuracion légica y las opciones seleccionadas

Ok

10 K de RAM

Enfoque NXP FlexMem:

Area de direccionamiento de memoria légica unica y contigua en ROM y Flash
recuerdos

Flexibilidad para cargar cadigo y datos en ROM o Flash seguin sea necesario (ROM: ejecucion mas
répida; Flash: carga de posproduccion, actualizacion)
Flexibilidad total para particionar la memoria Flash entre cédigo y datos de personalizacion

Cargador de arrangue seguro para carga inicial o actualizaciones de memoria Flash; adecuado para uso en
Tanto en sitios de fabricacion seguros como en entornos generales. Existen varias opciones de configuracion para

gestionar y delegar derechos de acceso y escritura.

Tecnologia de firewall vertical

software no confiable no puede comprometer el software con certificacion de
seguridad  Mecanismo de intercambio/entrega con certificacién de seguridad para
recursos de HW entre instancias de SW
Soporte de interfaz dual con amplio rango de configuracion
Interfaz de contacto ISO/IEC 7816; velocidades de datos estandar hasta TA1 =97 h
Interfaz sin contacto ISO/IEC 14443

By (:,,

Hoa da calos de segundad P710320_SMX3_FAM Toda ta en *8 supala Megakes O NXP Y 301 PQ‘ I iteibihhon irsesvadan.
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Interfaz tipo A para velocidades de datos de hasta 848 kbit/s, configuraciones de velocidad de datos simétrica
y asimétrica
Compatibilidad con configuracién de interfaz sin contacto con tasa de bits muy alta (VHBR) para
minimizar el tempo de transaccién (3,4 Mbit/s en la direccién del chip al lector)
Amplia gama de opciones de embalaje con certificacién de seguridad disponibles directamente desde NXP -
Mddulos de chip de contaclo, de interfaz dual y sin contacto, varias opciones de suministro de obleas

Funcién fisicamente no clonable basada en hardware (PUF) disponible para configuracion a través del
firmware NXP

3.2 Caracteristicas de seguridad

Hoja de datos de segundad P71D320_SMX3_FAM

La tecnologia CMOS de 90 nm ofrece una fuerte proteccién inherente contra ataques invasivos a la ldgica y las
memorias.

El concepto NXP Glue Logic descorrelaciona eficazmente la funcicn y la ubicacion de los circuitos en el dispositivo:
no se reconocen blogues funcionales en ninguna capa fisica del dispositivo, lo que agrega otro nivel de
proteccién contra ataques invasivos activos y pasivos.

No se utilizan bloques macro logicos; toda Ia légica en el dispositivo, incluida la CPU,

Los coprocesadores y todas las demas funciones se sintetizan en una Unica area légica.

NXP PUF (funcién fisicamente no clonable) para proteccién adicional de secretos estaticos
confra incluso los ataques de ingenierfa inversa mas sofisticados

Toda ta Informadién proparcionada en este documento estd sulela a exenclones legales.

© NI By 2017, Todes los Senchot masvacos,
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4. Aplicaciones

Descripcion general, fijacion y caracteristicas eléctricas

g e 28000 64 vaguniad PTIDINE_BA0E) FAM

Pasaportes electronicos (ePP) y permisos de residencia (¢RP)

da

Tarjetas sanitarias

Banca de contacto y doble interfaz
Licencias de conducir electrénicas
Tarjetas de firma digital

Gestion de acceso de alta seguridad
Autenticacion de maquina a maquina
Mddulos de plataforma confiables

Tarjetas multiaplicacion

Todala enesle estd sujata a logales.

©NXBBV 2017, Todos los derectios resarvados

Ficha técnica breve del producto
EMPRESA PUBLICA

Rev. 3.0 — 15 de junio de 2017
295730

5de 15



Machine Translated by Google

Semiconductores NXP P71 D320
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5. Datos de referencia rapida

Tabla 1. Datos de referencia rapida

Simbolo Parametro  Condiciones Minimo 'Tipo Méximo Unidad

VDD Tension de alimentacionit} Clase A: rango de 5 V 4.5 5.0 5.5 v
Clase B: rango de 3 V 2.7 3.0 3.3 v
Clase C: rango de 1,8V 1.62 1.8 1,98 v

yo Intensidad del campo Operacion de interfaz sin 1.5 7.5 Soy
contacto

Tambor Temperatura ambiente -25 +85 °C

de funcionamientef2]

[1] Observacion: Se admite funcionamiento continuc desde 1,62 V hasta 5,5 V.

[2] Tedas las propiedades y valores del producto especificados en esta hoja de datos solo son validos dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento.

Hoja de @arss i negmmiat 710000 _SA0K3_FAM Toda la Informadién proporcionada en esle documento esld suleta a exenclones legalas. © NXP BV 2017. Todos Jos derechos reservados.
Ficha técnica breve del produclo Rev. 3.0 — 15 de junio de 2017
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6. Informacion para pedidos

Tabla 2. Informacién para pedidos

Numero de tipo [1] i Paquete

— I Nombre Descripcion Version
L I Oblea de 12 pulgadas (aserrada; espesor de 150 ym; sobre soporte de NAU000
P71D320PU15 marco de pelicula; marcado electrénico de matriz de falla segan formato

SECSII)
P70D144PU15
P710240PU75 Modulo do fuants de Efmentcich Oblea de 12 pulgadas (aserrada; 75 pm de espesar; sobre soporte de NAU000
P71D320PUT75 marco de pelicula; marcado electrénico de matriz de falla segin formato

SECSII)
P71D240PA4 MOB4 Médulo de tarjeta con chip sin contacto (formato de cinta super SOT500-2
P71D320PA4 35 mm, espesor del modulo 320 pm)
P71D240PA6 MOB6 Modulo de tarjeta con chip sin contacto (formato de cinta super SOT500-3
P71D320PA6 35 mm, espesor del médulo 250 pm)
P71D240PX30 PDM1.1 Médulo de tarjeta con chip de interfaz dual (formato de cinta super §0T658-3
P71D320PX30 de 35 mm, 8 contactos); multiples fuentes
Médulo de tarjeta con chip de interfaz dual con revestimiento de paladio P71D240PX31 Pd-PDM1.1 SOT658-3
P71D320PX31 i (formato de cinta super 35 mm, 8 contactos); mltiples fuentes

[1] Comuniquese con su oficina de venlas local de NXP para obtener informacion sobre lipos de entrega adicionales y su lanzamiento y certificacion relacionada.
estado.

Ch

Hoja de dates do sequndad P71D320_SMX3_FAM Tods Ia Bn este osld sujeta a legales. © NXP BY 2017. Todos ks derechos reservados.
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8. Historial de revisiones

Tabla 3. Hislorial de r
Identificacin del documento Fecha de fanzamlento Estado de la hoja de datos Aviso de camblo Reemplaza
295730 15 de junio de 2017 Ficha técnica breve del producto = 295711
« Actualizacién general
295711 25 de enero de 2017 Ficha técnica breve y objetiva - | ‘ B
* Actualizacion general
295710 27 de marzo de 2016 | Ficha técnica breve y obijetiva - | \'
« Versién inicial

Haja de dalos de sogundnd P71D320_SMX3_FAM

Toda b eneste Bsid sujeta a

Ol

legales,

Ficha técnica breve del producto
EMPRESA PUBLICA

Rev. 3.0 — 15 de junio de 2017
295730



Machine Translated by Google

Semiconductores NXP

P71D320

9. Informacién legal

Descripcion general, fijacion y caracteristicas eléctricas

9.1 Estado de la hoja de datos

Estado del documento [1§2] Estado del productof3] | Definicién

Hoja de dalos objetiva [breve] Desarrollo

Esle documento confiene datos de la especificacion objeliva para el desarrolio del produclo.

Hoja de datos preliminar [breve] Calificacigin

Este documento conliene dalos de la especificacidn preliminar.

Hoja de dalos del producto [breve] Produccién

Este documento contiene la especificacién del produclo.

[1] Consulte el documenlo emitido mds recienlemente anles de iniciar o complelar un disefio.

[2] El término “hoja de dalos breve” se explica en la seccion “Definiciones”.

[3] El estado del p de los di itivos d
La informacién esté disponible en Intenet en la URL hitp://www.nxp.com.

9.2 Definiciones

Borrador: el documento es solo una version preliminar. El contenido ain se encuenira bajo
revisién intema y sujeto a aprobacién formal, lo que puede dar lugar a modificaciones
o adiciones. NXP Semicanductors no ofrece declaraciones ni garantias en cuanto a la
precisién o inlegridad de la informacién incluida en este documento y no sera responsable

de las consecuencias del uso de dicha informacién.

Ficha técnica breve: una ficha lécnica breve es un extracto de una ficha técnica complela con el

mismo nimero de tipo de producto y titulo. Una ficha técnica breve est4 destinada tnicamente a una
referencia rdpida y no debe confiarse en que contenga informacién detallada y completa. Para oblener
i i y fle la ficha técnica completa comespondienle, que est4

dlspomble a pedido a lravés de la oficina de venlas local de NXP Semiconductors, En caso de
o conflicto can la ficha lécnica breve, prevaleceré la ficha técnica completa.

Especificacion del produclo: la inf y los datos proporci en una hoja de datos del
producto definiran la especificacidn del produclo acordada entre NXP Semlconduclors y su clienle,

a menos que NXP Semiconductors y el cliente hayan fo io por

escrito. Sin embargo, en ninglin caso sera valido un acuerdo en el que se considere que el
p de NXP iconduclors ofrece funciones y cualidades que van mas all4 de las

descritas en la hoja de dalos del produclo.

9.3 Descargo de responsabilidad

Garantia y resp ili imi se ¢ que Ia informacién contenida en esle documenio
es precisa y confiable. Sin embargo, NXP Semicondustors no ofrece declaraciones ni garantlas,

expresas o implicitas, sobre la precisién o inlegridad de dicha informacion y no sera responsable

de las consecuencias del uso de dicha i . NXP IS No asume

ninguna responsabilidad por el conlenido de este documenta si lo proparciona una fuente de
informacién ajena a NXP Semiconductors.

En ningiin caso NXP Semiconductors sera responsable de ningin dafio indirecto, incidental,

punitivo, ial o co t sin limi pérdida de ganancias, pérdida de ahorros,

os con [a inacién o p de cualqui

interrupcion del negocio, costos

producto o cargos por reelaboracnén) ya sea que dichos dafios se basen o no en agravio

(incluida i ia), i imiento de contrato o cualquier ofra teorla legal.
Sin perjuicio de los dafios que el clienle pueda sufrir por cualquier motivo, la resp
g y ac lativa de NXP hacia el clienle por los productos aqui descritos

estard limitada de acuerdo con los Términos y condiciones de venta comercial de NXP
Semiconductors.

Derecho a realizar cambios: NXP Semiconduclors se reserva el derecho a realizar cambios en la

ir ion i en este d

entre olras, las especificaciones y
descripciones de produclos, en cualquier momenlo y sin previo aviso. Este documento resmplaza
ioda la informacién proporcionada anles de su publicacion.

Hola de @t e segmtast P7DI30_EMXI_FAM

Toda Ia infamadén propardonada en esle documento esld sujeta @ exandonas fegalas.

en esle documenlo puede haber cambiado desde que se publicé este documento y puede dilerir en el caso de varios disposilivos. El eslado més recienle dei produclo

Idoneidad para el uso: los productos de NXP Semiconductors no estan disefiados, autorizados
ni garantizados para su uso en sistemas o equipos de soporte vital, criticos para la vida o la
seguridad, ni en aplicaciones en las que se pueda esperar razonablemenle que una falla o mal

funcionamiento de un producto de NXP ictors resufte en | personales, muerte o
dafos graves a la propiedad o al medio ambiente. NXP Semiconduciors y sus proveedores

no aceplan ninguna responsabilidad por la inclusién y/o el uso de producios de NXP
Semiconduclors en dichos equipos o aplicaciones y, por lo lanlo, dicha inclusién y/o uso es por

cuenta y riesgo del cliente,

Aplicaciones: Las aplicaciones que se describen en este documento para cualquiera de estos
produclos se ofrecen Uni con fines il i NXP no realiza

ni g iza que dichas 'es sean adecuadas para el uso especificado

sin realizar mas pruebas o modificaciones.

Las clientes son respansables del disefio y el funci iento de sus aplicaci y productos
ulilizando p de NXP

respor ili por i i ia con las

y NXP Semiconductors no acepla ninguna

o el disefio de productlos del cliente,
Es responsabilidad exclusiva del cliente determinar si el producio de NXP Semiconductors es

adecuado y apto para las aplicaci y productos del cliente, asi como para la aplicacién

y el uso planificados de los clienles externos del cliente. Los clientes deben proporcionar

las salvaguardas

de disefio y i i para minimizar [os riesgos
con sus aplicaciones y produclos.

NXP Semiconduclors no acepta ninguna responsabilidad relacionada con cualquier defecto,

dafio, coslo o problema que se base en cualquier debilidad o defecto en las aplicaciones o productos
del cliente, o la aplicacian o uso por parte de terceros clientes del cliente. El cliente es responsable
de realizar lodas las pruebas r

para las aplic: y produclos del clienle ulilizando
productos de NXP Semiconduclors con el fin de evilar un defecto de las aplicaciones
¥y produclos o de la aplicacion o uso por parte de terceros clientes del cliente. NXP no acepla

ninguna responsabilidad a esle respecto.

Valores limite: la tensién por encima de uno o mas valores limite (segun se define en el Sislema de
valores méximos absolutos de IEC 60134) provocaré dafios permanentes al dispositivo. Los valores
limite son solo valores de tension y no se"garantiza el furicionamiento | (adecuado) del dispositive

en estas o en cualquier otra condicion por encima de las que se indican en la saccién Condiciones
de funcionamiento recomendadas (si las hay) o en las secciones Caracleristicas de

este documento.

La exposicién repelida a valores limite afeclara de forma permanente e irreversible la calidad y

liabilidad del dispositivo.

s

Términes y condiciones de venta comercial — NXP Semiconductors -

Los productos se venden sujetos a los [érminos y condiciones generales de
publicados en hitp:fwww.nxp.com/peofilefterms, A mencs que sa hays @ conlrario en

un contrato individual valido por escrilo. En caso de que se celebre un apdividual,

eficonductors se
lagdel cliente a4
I dd-snie, ﬁ

solo se los términos y 1es del conlrato respectivo.

opone expresamente a la aplicacién de los lérminos y condiciones gen
relacién con la compra de productos de NXP Semiconductors por pane

Ninguna oferta de venta o licencia: nada en este documento puede Intgrps
una oferta de venta de productos abierta a la aceptacion o la concesion, tran: iy 0 ﬂlp}\m:é:
de cualquier licencia bajo cualquier derecho de autor, patente u olros derechos da propiedad
industrial o intelectual. :

©NXP BV 2017. Todos los derechos reservados,

Ficha técnica breve del producto

Rev. 3.0 — 15 de junio de 2017
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Clasificacion de exportacién (1)—El ido de este esta sujeto a
conlroles de exportacién. La exportacién o el suministro a las partes incluidas en la lista requiere una
aulorizacién previa de las El nimero de de conlrot

de exportacién {ECCN) es 5E002.

Datos de relerencia répida: Los dalos de referencia rapida son un extracto de los dalos del

os en las

P! prop

Valores limile y C; icas de este y, como

tales, no son p ivos ni

Productos no aptos para uso en la industria automolriz: a menos que esta hoja de dalos indique
Ifico de NXP i ciors esla apto para uso en la industria

p que este p
automotriz, el produclo no es apto para uso en Ia industria aulomotriz. No esté apto ni probado de acuerdo

con los requisitos de aplicacién o pruebas de la i i iz. NXP no

acepta ninguna responsabilidad por 1a inclusién o el uso de productos no aptos para

uso en la indusiri iz en equipos a

En el caso de que el cliente ulilice el produclo para disefio y uso en aplicaciones aulomotrices

segin i i y el cliente (a) deberd ulilizar el produclo sin la garantla

de NXP del p para dichas aplicacl usoy Ificacl

automolrices, y {b) siempre que el cliente utilice el producto para aplicaciones automolrices més alla

delas i i de NXP dicho uso sera Gnicamente por cuenta y riesgo del

clienle, y (c) el clienle i a NXP i por i P ili

darios o por produclos que resulten del disefio y uso del producto por parte

del clienle para aplicacionss aulomolrices mas alla de la garantia esta de NXP i ylas
iones del p de NXP

Traducciones: La versién de un documento gue no esté en inglés (raducida) es solo para
referencia. La versién en inglés prevalecera en caso de discrepancia entre la versién traducida y la

versi6n en Inglés.

9.4 Licencias

dos con Idad de didas DPA

Clrcultos

Los circuitos integrados NXP que conlienen
™ . o

que il

LICENSED

DPA

COUNTERMEASURES

para el andlisis de potencia diferencial y el analisis

de potencia simple se producen y venden bajo la

licencia i de Cryp

Research, Inc,

Toda la idin.

Descripcién general, fijacién y caracteristicas eléctricas

Circullos i con i de didas DPA
Los circuitos inlegrados NXP que contienen
N ' que impk did

LICENSED

DPA

COUNTERMEASURES

para el anélisis de potencia diferencial y el anélisis
de potencia simple se producen y venden bajo la

licencia dienle de Cryp ph

Research, Inc.

DPA

9.5 Marcas comerciales

Aviso: Todas las marcas, nombres de productos, nombres de servicios y marcas comerciales a las que

se hace ia son propi de sus respectivos dueios.
DESFire es una marca ial de NXP i NV
FabKey es una marca regi de NXP i NV
MIFARE — es una marca ial de NXP i clors NV
MIFARE FleX es una marca ial de NXP i NV
MIFARE Plus es una marca ial de NXP i tors NV
SmartMX es una marca ial de NXP i NV

© HAF BV 2017, Tooos s derecion metanacn.
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10. Informacién de contacto

Para obtener mas informacion, visite: http://www.nxp.com

Para obtener direcciones de oficinas de ventas, envie un correo electrénico a: salesaddresses@nxp.com

Hojn da datos de seguridad P710D320_SMX3_FAM Tods b en osle o« 4 sujota a legales, © NXP BY 2017. Todos ks derechos reservados.
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11. Tablas

Descripcién general, fijacion y caracteristicas eléctricas

Tabla 1. Tabla de caracteristicas. . .. . ... ... ciiiiiiininaan
Tabla 1. Datos de referencia rapida.
Tabla 2. Informacién para pedidos . .

Tabla 3. Historial de revisiones .

® NXP BV 2017. Todos los darechos reservadas.

Toda kit

en esle documento eslé suieta a exenciones legales.
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12. Figuras
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Fig. 1. Diagrama funcional P71 . ...

Piosh i daian e ampatiod PTIOXN0_SACE)_FAM

Toda ta i
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